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Am Leibniz-Institut fiir Neue Materialien (INM) wird erforscht, wie
in Kunststoff integrierte Elektronik wiederverwertet werden kann

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung

von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen

In Finnland ist eine Pilotfabrik fiir den Roll-to-roll-Fertigungsprozess Leite rplatte nindustrie zu bedienen.
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Seit 1989 bietet die ALBA PCB Group hochspezialisierte
Technologie fiir Leiterplatten. Das international tatige Un-
ternehmen ist bekannt fiir seinen hervorragenden Service
sowie die auf alle Prozesse gebiindelten Kompetenzen.
Durch den Einsatz modernster Produktionstechnologien er-
reicht die ALBA PCB Group hdchste Prézision und iiberzeugt
mit langjahriger Erfahrung. Eigene Fertigungsstétten in
Europa und Asien ermdglichen im Bereich der Spitzentech-
nologie maximale Flexibilitat bei hochster Qualitat.

THE PCB COMPANY

Weitere Informationen: Telefon: +49 (0) 6203 95880-0
E-Mail: info@alba-pch.de, Website: www.alba-pcb.de
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